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Abstract (en)
[origin: WO8704553A1] An improved touch-panel and method of increasing the percentage of useful area of a touch-sensitive panel include
electrode elements (116) in electrical communication with an electrically conductive layer (112) of known spatial impedance characteristics. The
touch-panel structure incorporates improved electrode structure and electrode to impedance layer interfacing elements (114) which impart a more
linear mapping function within an expanded touch-sensitive region of the resistive layer. The touch-panel can be utilized in a general touch-mapping
system without resort to extensive mapping coordinate correction apparatus of earlier systems.

Abstract (fr)
Procédé et panneau tactile améliorés permettant d'augmenter le pourcentage de la surface utile d'un panneau ou écran à effleurement consistant à
établir des éléments d'électrode (116) en communication électrique avec une couche électriquement conductrice (112) ayant des caractéristiques
d'impédance spatiale connues. La structure du panneau tactile comporte une structure d'électrodes améliorée et des éléments d'interface (114)
entre l'électrode et la couche d'impédance qui confèrent une fonction de topographie plus linéaire dans une zone tactile étendue de la couche
résistive. L'écran tactile peut être utilisé dans un système général de topographie à effleurement sans avoir recours à un appareil de correction des
coordonnées de topographie extensives des systèmes antérieurs.
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